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Abstract (en)
The mold body (20) has bamboo blades partially comprising of a bamboo-stem separation blade or a bamboo-covering blade, and aligned along
orientation of a fiber structure, where the mold body is made of an adhesive agent, which is completely or partially free from methanol. The bamboo-
covering blade exhibits an oblong form, and exhibits a breadth of 0.30 meter, in a polished condition. The bamboo blades are arranged parallel to
each other. Recesses (40) and/or projections (50) extend in a longitudinal direction (L) of the mold body, and are arranged parallel to each other.
Independent claims are also included for the following: (1) a method for manufacturing the mold body for a furniture industry or construction industry
(2) a mold body arrangement with multiple mold bodies.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Formkörper (20, 30) für die Bau- oder Möbelindustrie, der aus einem Bindemittel und Bambusblättern gefertigt ist.
Eine Formkörperanordnung (10) umfasst mehrere solche Formkörper (20, 30), die aneinander angrenzend, überlappend und/oder aufeinander
angeordnet sind. Ferner betrifft die Erfindung Verfahren, bei denen unter Verwendung eines Bindemittels und von Bambusblättern ein Formkörper
(20, 30) für die Bau-oder Möbelindustrie hergestellt wird.
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